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PART NUMBER SALES_CODE L_MAX M_MAX R_BASIC W_MAX Y_MAX DESCRIPTION2
DN000100000900N DCDH-9SSBN 31,78 8,64 14,35 17,10 4,88 9W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100001500N DCDH-15SSBN 34,26 12,45 18,16 17,10 4,88 15W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100002100N DCDH-21SSBN 39,25 16,26 21,97 17,10 4,88 21W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100002500N DCDH-25SSBN 41,76 18,80 24,51 17,10 4,88 25W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100003100N DCDH-31SSBN 44,23 22,61 28,32 17,10 4,88 31W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100003700N DCDH-37SSBN 49,22 26,42 32,13 17,10 4,88 37W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100005100N DCDH-51SSBN 48,60 25,15 30,86 18,20 5,99 51W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY

PART NUMBER A B C H DESCRIPTION2
DN0000809 10,11 6,32 14,35 3,30 9W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000815 13,92 6,32 18,16 3,30 15W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000821 17,73 6,32 21,97 3,30 21W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000825 20,27 6,32 24,51 3,30 25W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000831 24,08 6,32 28,34 3,30 31W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000837 27,89 6,32 32,13 3,30 37W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000851 26,62 7,42 30,86 3,30 51W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000810 39,00 8,52 45,72 4,10 100W REVERSE MOUNT PANEL

NOTES:
 
1.    DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.
 
2.    CUSTOMER DRAWING ONLY. NOT USED FOR CINCH MANUFACTURE.
 
3.    PART MARK CONNECTORS WITH CINCH AND DATE-CODE.
 
4.    CONNECTOR TO BE HERMETICALLY TESTED TO 1 x 10-8 cc/sec @ 1 ATMOSPHERE HELIUM.
 
MATERIAL SPECIFICATIONS:
 
5.    CONNECTOR SHELL: >ASTM ALLOY< SAE-AMS-QQ-A-250. ELECTROLESS Ni PER SAE-AMS-C-26074.
 
6.    CONTACT (FEMALE SOCKET): >Cu ALLOY<. Au PER MIL-DTL-45204, TYPE 1.
 
7.    INSULATOR: >PBT< PER MIL-M-24519.
 
8.    INTERFACIAL GASKET: >FVMQ< PER MIL-R-25988 OR >PMQ< PER ZZ-R-765.
 
9.    HARDWARE: >303SS< PASSIVATE DIP PER SAE-AMS-QQ-P-35.
       HARDWARE TO BE PURCHASED SEPERATELY TO SUIT PANEL THICKNESS.
 
10.  DUSTCAP: >LDPE< OR ANTI-STATIC >HDPE<.
 
GENERAL SPECIFICATIONS:
 
11.  ALL OTHER DETAILS AND DIMENSIONS TO BE AS PER MIL-DTL-83513 OR CINCH HERMETIC DURA-CON CATALOGUE.

4-40 UNC - 2B TAP  4,000 
#43 DRILL ( 2,261 )  4,471

SOCKET #1

PANEL CUT-OUT DETAIL
SCALE  4:1

SCALE  3:1

SCALE  3:1
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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